附件二
[bookmark: _GoBack]【A+A’計畫構想書（推薦機構審核資料）】請精要敘述，篇幅以至多10頁為原則。
一、計畫基本資料
填寫說明：
1. 本表填需填寫由業界出資之產學合作計畫（即【A計畫】）資訊，不含擬向科技部申請之補助部份。
2. 若無其他共同執行公司，相關欄位請留空白或刪除；若超過一家共同執行公司，請於「共同執行公司一」欄位後增列；若有多個學研機構參與，或為多個子計畫之整合型計畫，請比照列明。
3. 計畫經費配合科技部補助之規定，每年業界出資現金總合須大於或等於新臺幣二佰萬元，請分年列出；若為一年期計畫，第二年欄位請留空白或刪除，若期程超過二年，請自行增列。

	計畫名稱
	中文
	

	
	英文
	

	主題領域
(可複選)
	電路設計 (circuit design, libraries, and EDA tools…)
下世代通訊 (communication and networking…)
人工智慧與無人載具 (artificial intelligence and unmanned vehicles…)
生醫與智慧感測 (biomedical and smart sensors…)
高效能運算 (high-performance hardware and system architecture…)
前瞻性半導體科技 (emerging memory, devices, and advanced technology…)
綠能與電力電子 (power electronics and green energy…)
製程與封測 (manufacturing process, packaging and testing…)

	主導公司（A）名稱
	（公司全名）

	主導公司（A）計畫主持人
	
	職稱
	

	共同執行公司一（B）名稱
	（公司全名）

	共同執行公司一（B）計畫主持人
	
	職稱
	

	主導學研機構 /系所（單位）
	

	主導學研機構主持人
	
	職稱
	

	共同學研機構一 /系所（單位）
	

	共同學研機構一主持人
	
	職稱
	

	是否規劃博士班研究生（或博士級研究人員）共同參與計畫執行
	是　　否

	計畫總經費
	新臺幣                                                 元（S1+S2+…）

	分年列出
	項　目
	金　額 （元）
	佔年度經費
百分比

	第一年
＿年＿月＿日
至
＿年＿月＿日
	主導公司投入研發經費（A1）
	
	﹪

	
	共同執行公司一投入研發經費（B1）
	
	﹪

	
	
	
	﹪

	
	第一年小計（S1=A1+B1+…）
	
	100﹪

	第二年
＿年＿月＿日
至
＿年＿月＿日
	主導公司投入研發經費（A2）
	
	﹪

	
	共同執行公司一投入研發經費（B2）
	
	﹪

	
	
	
	﹪

	
	第二年小計（S2=A2+B2+…）
	
	100﹪

	主導公司（A）計畫連絡人
	姓名：                    聯絡電話：

	
	E-mail：

	共同執行公司一（B）計畫連絡人
	姓名：                    聯絡電話：

	
	E-mail：

	主導學研機構計畫連絡人
	姓名：                    聯絡電話：

	
	E-mail：

	共同學研機構一計畫連絡人
	姓名：                    聯絡電話：

	
	E-mail：




貳、【A+A’計畫】內容說明
填寫說明：
1. 請簡述【A+A’計畫】研究內容及研究方法，建議分【A計畫：業界出資合作部份】與【A’計畫：申請科技部補助部份】概述之，並說明兩者之關聯性；後者之研發內容應較前者更具前瞻性。
2. 如有屬無法揭露之機密資訊，請自行斟酌陳述內容及方式，確保足以評判：
(1) 【A計畫】屬市場競爭前之技術
(2) 【A’計畫】屬更前瞻之學術研究
(3) 【A計畫】與【A’計畫】之相關性
一、研究方向與目的
【A計畫：合作企業出資部份】


【A’計畫：申請科技部補助部份】


【A計畫與A’計畫相關性說明】


二、執行方法
【A計畫：合作企業出資部份】
第一年

第二年

【A’計畫：申請科技部補助部份】
第一年

第二年

三、產學合作團隊分工方式
填寫說明：請概述主導公司、各共同執行公司及學研機構在計畫中之合作架構或配合方式。


三、預期產出與成果效益
填寫說明：請列述預期之研發標的或技術指標，並明確區別業界出資合作部份與申請科技部補助部份之產出與成果；後者可在說明學術價值之外，強調產業技術提升或產學合作加值效應等。

【A計畫：合作企業出資部份】


【A’計畫：申請科技部補助部份】


參、其他內容或附件
說明：
1. 請檢附合作企業簽署之合作意向證明文件做為佐證資料，以下擇一：
(1) 科技部前瞻產學研發計畫申請書之表1-1或表1-2
(2) 填具本文件附件一「申請人與企業之合作約定書」
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20](3) 提供申請人與企業之合作合約部份資訊（僅需揭示封面、計畫名稱、經費及期程等部份；如有機密考量，建議採用前項「申請人與企業之合作約定書」方式辦理）
2. 若擬自行補充或檢附其他有助審查之參考資訊，敬請以至多5頁為原則。
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附件一
[bookmark: OLE_LINK18]【申請人與合作企業之合作約定書】本公司（名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）願共同參與(總)計畫主持人：　　　　　　　　產學合作研發計畫（計畫名稱或合作方向：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　），並遵守下列事項：
1、 本公司與(總)計畫主持人等於上列產學合作研發計畫，合作期間：
自　　　年　　　月　　　日至　　　年　　　月　　　日止。
2、 本公司提供研發經費全程總計新臺幣　　　　　　　　元。
3、 本公司分年撥付研發經費(單位：元)：
第一年：　　　　、第二年：　　　　、第三年：　　　　
4、 本公司所撥付經費，並非來自政府補助款項。

此致 
社團法人臺灣半導體產學研發聯盟


合作企業代表人：                   （簽章）
合作企業用　印：
（備註：可由合作企業授權之研發部門主管或代表簽章即可，毋須加蓋公司大、小章。）







中 華 民 國　　　年　　　月　　　日

【臺灣半導體產學研發聯盟推薦證明】申請人__________________吸引業界__________________投入屬產業前瞻技術研究與開發（合作主題：______________________）之研發經費，滿足下列條件：
1. 投入經費執行期間：
自　　　年　　　月　　　日至　　　年　　　月　日止
2. 企業承諾出資研發總經費：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仟元
第一年：＿＿＿＿仟元；第二年：＿＿＿＿仟元；第三年：＿＿＿＿仟元
3. 
□檢附【申請人與合作企業之合作約定書】
□檢附【申請人與企業之合作合約】
□檢附【合作企業參與合作計畫經費承諾書】以玆為證

本機構推薦此計畫申請科技部前瞻技術產學合作計畫-產學研發聯盟型。

此致
科技部



計畫推薦機構負責人：                   （簽章）
計畫推薦機構用　印：                   （機構章）




中華民國　　　年　　　月　　　日

